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BUSINESS SCHOOL . PARIS ONLINE EDUCATION

L'ISTEC Business School a lancé 1a cérémonie d'ouverture du

DBA/GEMBA a Shanghai, Chine
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Le 24 septembre 2022, la
cérémonie d'ouverture du DBA &
Global EMBA de 1ISTEC
Business School s'est tenue en
grande pompe a Shanghai, en
Chine. Laurent =~ PLOQUIN,
Directeur Général de I'ISTEC et
Anis CHARFI, Directeur du
Programme DBA/GEMBA, ont
accueilli les étudiants de premiére

année. Dans le méme temps, des dirigeants, des experts et des professeurs de Jiangsu Online
Education, de 1'Université de Pékin, de 1'Université Jiaotong de Shanghai, de I'Université Fudan et
de I'Académie des sciences sociales de Shanghai ont également assisté a la cérémonie d'ouverture.
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Représentant  des anciens
¢tudiants : le Dr Shi Nengzi,
président de Deloitte Chine, a
encouragé les nouveaux
¢tudiants a continuer a lire et a
apprendre.
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Quelques nouveaux étudiants.
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Le 25 septembre, le professeur Chen
de 1'Université Jiao Tong de Shanghai
a ¢galement donné aux étudiants de
premiére année des cours pilotes DBA
et EMBA.
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Le représentant des nouveaux
¢tudiants DBA, Jin Yong, directeur
de la chaine d'approvisionnement
de la région Asie-Pacifique de
Siemens, a également exprimé ses

bénédictions aux étudiants.
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Le méme jour, un directeur de thése

, de I'Université Jiao Tong de Shanghai

a expliqué la "Recherche sur la
stratégie d'innovation des modéles
d'affaires" aux étudiants.
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Dans l'aprés-midi du 24
septembre, les étudiants ont
visité la société Metaverse a
Shanghai et ont expérimenté
les nouveaux aspects de cette
technologie.
9 H 24 HFA4, Sl F 22117
- EVBW T EBEFELAN LT
| H IR R AT A, G T o6 T
B A28 AT R B 4 B R
P2



